Test elettrico: superato del 100%
Last board Thickness: 1, 8 +/- 0.15 mm

Fine: questa scheda avra una placca in oro in conformita con IPC-6012.
Lo spessore deve essere. 050um piu di 3-6um di nichel.

Aperture delle piastre in rame minime. 025 il valore medio. 020 min. I fori potrebbero non essere
collegati

Imballaggio e consegna

Informazioni di

) . Pacchetto sottovuoto
imballaggio:

Informazioni sulla

spedizione: 7-10dajs
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Circuito stampato, produttore di circuiti stampati di alta qualita
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